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Lêi nãi ®Çu 

 

TCVN 6709-2 : 2007 vµ TCVN  6709-1: 2007  thay thÕ TCVN 6709: 2000 

(ISO/IEC Guide 21: 1999).  

TCVN 6709-2 : 2007 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO/IEC Guide 21-2: 2005. 

TCVN 6709-2 : 2007 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 01 Nh÷ng vÊn ®Ò 

chung vÒ tiªu chuÈn hãa biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt 

l−¬ng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 

TCVN 6709-2 : 2007  lµ mét phÇn cña bé tiªu chuÈn TCVN 6709 : 2007 

(ISO/IEC Guide 21: 2005).  

Bé tiªu chuÈn gåm hai phÇn: 

- PhÇn 1: ChÊp nhËn Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC; 

- PhÇn 2: ChÊp nhËn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC.  
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0.1   Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph−¬ng ph¸p chÊp nhËn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC thµnh 

tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc. C¸c tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC nµy ®−îc ban hµnh bëi 

ISO vµ hoÆc IEC bao gåm Quy ®Þnh kü thuËt, Quy ®Þnh cã tÝnh phæ biÕn vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o 

nh− B¸o c¸o kü thuËt, H−íng dÉn, c¸c tµi liÖu t¹i c¸c héi th¶o vµ c¸c tµi liÖu kh¸c. 

0.2   ViÖc x¸c ®Þnh møc ®é t−¬ng ®−¬ng vµ ph−¬ng ph¸p chÊp nhËn ®−îc m« t¶ trong TCVN 6709-1 

(ISO/IEC Guide 21-1) ¸p dông cho Tiªu chuÈn quèc tÕ còng nh− tµi liÖu kh¸c do ISO vµ IEC ban 

hµnh. Tuy nhiªn, Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC chØ ®−îc chÊp nhËn thµnh tiªu chuÈn quèc gia 

hoÆc tiªu chuÈn khu vùc, tøc lµ thµnh tiªu chuÈn cïng lo¹i. Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC th«ng 

th−êng ®−îc chÊp nhËn thµnh tµi liÖu quèc gia hay tµi liÖu khu vùc cïng lo¹i hoÆc lo¹i t−¬ng tù. 

Tuy nhiªn, còng cã thÓ chÊp nhËn thµnh tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC thµnh t×a liÖu lo¹i kh¸c (nh− 

Quy ®Þnh kü thuËt cña ISO hoÆc IEC cã thÓ ®−îc chÊp nhËn thµnh Quy ®Þnh kü thuËt cña quèc 

gia, nh−ng còng cã thÓ ®−îc chÊp nhËn thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tµi liÖu kh¸c). 

0.3    Mét sè Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC ®−îc ®Ò cËp trong Tiªu chuÈn nµy còng cã thÓ bÞ hñy 

bá, ®−îc thay thÕ sau mét thêi gian nµo ®ã phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña c¬ quan tiªu 

chuÈn. C¸c c¬ quan tiªu chuÈn chÊp nhËn c¸c Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC nµy trªn quy m« 

quèc gia hoÆc khu vùc ph¶I nhËn thøc râ c¸c quy ®Þnh nªu trªn vµ quyÕt ®Þnh hoÆc lùa chän 

nguyªn t¾c chung hoÆc nguyªn t¾c riªng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng hµnh ®éng nhÊt qu¸n nÕu 

c¸c Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC nµy ®−îc hñy bá hoÆc thay thÕ. 

0.4   CÇn l−u ý ®Õn lêi giíi thiÖu cña TCVN 6709-1 : 2007 (ISO/IEC Guide 21-1 : 2005), nhÊt lµ sù 

liªn quan ®Õn tÇm quan träng cña Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC trong khu«n khæ cña HiÖp ®Þnh 

WTO TBT. C¸c tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC cã thÓ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng t−¬ng tù nh»m lµm 

gi¶m c¸c rµo c¶n kü thuËt ®èi víi th−¬ng m¹i vµ do ®ã t¹o thuËn lîi cho th−¬ng m¹i. 

0.5   CÇn l−u ý ®Õn lêi giíi thiÖu cña TCVN 6709-1 : 2007 (ISO/IEC Guide 21-1 : 2005) vµ nhÊt lµ 

0.3. Nguyªn t¸c lµ c¸c kh¸c biÖt ®−îc gi÷ ë møc tèi thiÓu vµ còng cã thÓ ¸p dông cho viÖc chÊp 

nhËn tµi liÖu kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn. 

0.6   CÇn l−u ý ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ b¶n quyÒn, khai th¸c b¶n quyÒn vµ b¸n tiªu chuÈn vµ c¸c Ên 

phÈm kh¸c cã liªn quan ®−îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c. 
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T i ª u  c h u È n  q u è c  g i a tcvn 6709-2 : 2007 

XuÊt b¶n lÇn 1 

 

ChÊp nhËn Tiªu chuÈn quèc tÕ vµ Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC 
thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc −−−− 

PhÇn 2: ChÊp nhËn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC 

Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables −  

Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards 

 

1   Ph¹m vi ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c ph−¬ng ph¸p sau ®©y: 

a) ph−¬ng ph¸p chÊp nhËn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC thµnh tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc 

(®iÒu 5); 

b) ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc chÊp nhËn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ 

IEC (®iÒu 7). 

2   Tµi liÖu viÖn dÉn 

TCVN 6450: 2007 (ISO/IEC Guide 2: 2004), Tiªu chuÈn ho¸ vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan − ThuËt ng÷ 

chung vµ ®Þnh nghÜa. 

TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC Guide 21-1: 2005), ChÊp nhËn Tiªu chuÈn quèc tÕ vµ Tµi liÖu kh¸c cña 

ISO vµ IEC thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc − PhÇn 1: ChÊp nhËn Tiªu chuÈn 

quèc tÕ ISO vµ IEC. 

3   ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa nªu trong TCVN 6450 : 2007                                        

(ISO/IEC Guide  2 : 2004) vµ c¸c thuËt ng÷, ®Þnh nghÜa sau ®©y: 
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3.1    

Qui ®Þnh kü thuËt [Technical Specification (TS)] 

Tµi liÖu do ISO hoÆc IEC ban hµnh vµ tho¶ thuËn trong t−¬ng lai cã thÓ trë thµnh Tiªu chuÈn quèc tÕ 

ISO vµ IEC nh−ng hiÖn t¹i: 

− thiÕu sù ñng hé ®Ó ban hµnh thµnh Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC; 

− vÉn cßn nghi ngê vÒ sù ®ång thuËn; 

− ®èi t−îng vÉn cßn ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn vÒ mÆt kü thuËt; hoÆc  

− vÉn cßn lý do kh¸c ch−a cho phÐp xuÊt b¶n thµnh Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC. 

Chó thÝch 1:   Néi dung cña Qui ®Þnh kü thuËt, kÓ c¶ c¸c phô lôc, cã thÓ bao gåm c¸c yªu cÇu. 

Chó thÝch 2:   Qui ®Þnh kü thuËt kh«ng ®−îc phÐp m©u thuÉn víi Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC hiÖn hµnh. 

Chó thÝch 3:   Cho phÐp t¹o ra sù c¹nh tranh cña c¸c Qui ®Þnh kü thuËt vÒ cïng mét ®èi t−îng. 

Chó thÝch 4:   Tr−íc th¸ng 7 n¨m 1999, Qui ®Þnh kü thuËt ®−îc coi lµ B¸o c¸o kü thuËt lo¹i 1 hoÆc lo¹i 2.  

[ISO/IEC Directives, Part 2:2004, ®Þnh nghÜa 3.4]. 

3.2    

Qui ®Þnh cã tÝnh phæ biÕn [Publicly Available Specification (PAS)] 

Tµi liÖu do ISO hoÆc IEC ban hµnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt cña thÞ tr−êng vµ thÓ hiÖn: 

− sù ®ång thuËn trong mét tæ chøc bªn ngoµi ISO hoÆc IEC, hoÆc 

− sù ®ång thuËn cña c¸c chuyªn gia trong mét nhãm c«ng t¸c. 

Chó thÝch 1:   Qui ®Þnh cã tÝnh phæ biÕn kh«ng ®−îc phÐp m©u thuÉn víi Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC hiÖn 

hµnh. 

Chó thÝch 2:   Cho phÐp cã sù kh¸c nhau cña c¸c Qui ®Þnh cã tÝnh phæ biÕn vÒ cïng mét ®èi t−îng. 

[ISO/IEC Directives, Part 2:2004, ®Þnh nghÜa 3.7]. 

3.3    

B¸o c¸o kü thuËt  [Technical Report (TR)] 

Tµi liÖu do ISO hoÆc IEC ban hµnh bao gåm d÷ liÖu kh¸c lo¹i nhau ®−îc thu thËp vµ th«ng th−êng 

®−îc ban hµnh thµnh Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC hoÆc Qui ®Þnh kü thuËt. 

Chó thÝch 1:   D÷ liÖu nªu trªn cã thÓ bao gåm, vÝ dô, d÷ liÖu thu thËp tõ mét cuéc ®iÒu tra ®−îc tiÕn hµnh gi÷a 

c¸c c¬ quan quèc gia, d÷ liÖu vÒ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc quèc tÕ kh¸c hoÆc d÷ liÖu vÒ "thùc tr¹ng ph¸t triÓn kü 

thuËt" cã liªn quan ®Õn tiªu chuÈn cña c¸c c¬ quan quèc gia vÒ mét ®èi t−îng cô thÓ. 

Chó thÝch 2:   Tr−íc th¸ng 7 n¨m 1999, B¸o c¸o kü thuËt ®−îc coi lµ B¸o c¸o kü thuËt lo¹i 3.  

[ISO/IEC Directives, Part 2:2004, ®Þnh nghÜa 3.5]. 
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3.4    

H−íng dÉn (Guide) 

Tµi liÖu do ISO hoÆc IEC ban hµnh ®−a ra c¸c qui t¾c, chØ dÉn hoÆc khuyÕn nghÞ liªn quan ®Õn tiªu 

chuÈn ho¸ quèc tÕ.  

Chó thÝch:   C¸c H−íng dÉn cã thÓ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò mµ tÊt c¶ ng−êi sö dông Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ 

IEC quan t©m. 

[ISO/IEC Directives, Part 2:2004, ®Þnh nghÜa 3.6]. 

3.5    

§¸nh gi¸ vÒ xu h−íng c«ng nghÖ [Technology Trend Assessment (TTA)] 

Tµi liÖu do ISO hoÆc IEC ban hµnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu hîp t¸c toµn cÇu ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tiªu 

chuÈn ho¸ trong c¸c giai ®o¹n ®æi míi c«ng nghÖ gÇn ®©y vµ cho thÊy thùc tr¹ng ph¸t triÓn kü thuËt 

hoÆc xu thÕ vÒ nh÷ng lÜnh vùc ®ang n¶y sinh. 

Chó thÝch:   §¸nh gi¸ vÒ xu h−íng c«ng nghÖ lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiÒn tiªu chuÈn ho¸ hoÆc nghiªn cøu 

mang tÝnh ®iÓn h×nh. 

3.6    

Tho¶ thuËn kü thuËt vÒ c«ng nghiÖp [Industry Technical Agreement (ITA)] 

Tµi liÖu mang tÝnh chÊt qui ®Þnh hoÆc tham kh¶o qui ®Þnh c¸c th«ng sè cña mét s¶n phÈm hoÆc dÞch 

vô míi. 

Chó thÝch 1:   Tho¶ thuËn kü thuËt vÒ c«ng nghiÖp chØ cã t¹i IEC. 

Chó thÝch 2:   Mét Tho¶ thuËn kü thuËt vÒ c«ng nghiÖp ®−îc x©y dùng bªn ngoµi c¬ cÊu kü thuËt cña IEC vµ 

lµm tiÕn triÓn viÖc s¶n xuÊt vµ/hoÆc ®−a ra thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Còng t−¬ng tù nh− víi tiªu 

chuÈn hoÆc qui ®Þnh thùc tÕ trong c«ng nghiÖp. ViÖc thóc ®Èy nhanh chãng c¸c khu vùc c«ng nghÖ chÝnh lµ ng−êi 

sö dông tiÒm n¨ng c¸c Tho¶ thuËn kü thuËt vÒ c«ng nghiÖp, nh−ng toµn bé lÜnh vùc kü thuËt ®iÖn vµ ®iÖn tö (bao 

gåm c«ng nghÖ th«ng tin quèc tÕ (ICT)) còng cã thÓ ®−îc ®Ò cËp. 

3.7    

Tho¶ thuËn t¹i Héi nghÞ Quèc tÕ [International Workshop Agreement (IWA)] 

Tµi liÖu ®−îc so¹n th¶o t¹i mét héi nghÞ nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt cña thÞ tr−êng. 

Chó thÝch 1:   Tho¶ thuËn t¹i Héi nghÞ Quèc tÕ chØ cã t¹i ISO. 

Chó thÝch 2:   C¸c ®Ò nghÞ tæ chøc c¸c héi nghÞ nh− vËy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ mäi nguån vµ ®−îc Ban §iÒu hµnh 

Kü thuËt cña ISO th«ng qua. Ban §iÒu hµnh Kü thuËt cña ISO còng chØ ®Þnh mét c¬ quan thµnh viªn cña ISO trî 

gióp c¬ quan ®Ò nghÞ tæ chøc héi nghÞ. C¸c Tho¶ thuËn t¹i Héi nghÞ Quèc tÕ ®−îc th«ng qua theo nguyªn t¾c nhÊt 

trÝ trong sè c¸c thµnh viªn tham gia héi nghÞ nµy. 

Chó thÝch 3:   Mét Tho¶ thuËn t¹i Héi nghÞ Quèc tÕ ®−îc x©y dùng bªn ngoµi c¬ cÊu kü thuËt cña ISO. 
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3.8    

Lo¹i (type)  

〈Lo¹i tµi liÖu〉  

Lo¹i tµi liÖu hoÆc Ên phÈm cô thÓ do mét c¬ quan tiªu chuÈn ban hµnh thµnh mét tµi liÖu mang tÝnh 

qui ®Þnh hoÆc tham kh¶o. 

Chó thÝch:   Lo¹i Ên phÈm th−êng liªn quan ®Õn qui tr×nh ¸p dông cho viÖc x©y dùng tµi liÖu vµ cã thÓ x¸c ®Þnh 

møc ®é nhÊt trÝ ®−îc thÓ hiÖn trong tµi liÖu. 

3.9    

ChÊp nhËn (adoption) 

〈Sù chÊp nhËn Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc〉  

ViÖc c«ng bè hoÆc ban hµnh mét tµi liÖu qui chuÈn quèc gia hoÆc khu vùc dùa trªn Tiªu chuÈn quèc 

tÕ ISO vµ IEC t−¬ng øng, hoÆc viÖc chÊp thuËn Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC cã cïng vÞ thÕ nh− tµi 

liÖu qui chuÈn quèc gia víi viÖc x¸c ®Þnh râ mäi kh¸c biÖt so víi Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC. 

Chó thÝch 1: ChÊp thuËn theo TCVN 6450:2007  (ISO/IEC Guide 2:2004), ®Þnh nghÜa 12.1. 

Chó thÝch 2: ThuËt ng÷ "taking over" ®«i khi ®−îc sö dông gièng nh− kh¸i niÖm "chÊp nhËn". 

3.10    

Thay ®æi biªn tËp (editorial change) 

〈cña tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc so víi Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC〉  

Mäi thay ®æi cho phÐp mµ kh«ng lµm thay ®æi néi dung kü thuËt cña Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC. 

Chó thÝch: Danh môc c¸c thay ®æi biªn tËp cho phÐp ®−îc nªu ë TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC Guide 21-1: 

2005), 4.2. 

3.11    

Kh¸c biÖt kü thuËt (technical deviation) 

〈cña tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc so víi Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC〉  

Mäi sù kh¸c biÖt gi÷a néi dung kü thuËt cña Tµi liÖu cña c¸c tæ chøc ISO, IEC vµ néi dung kü thuËt 

cña tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc. 

3.12    

Thay ®æi tõ ng÷ (change in word) 

〈khi chÊp nhËn Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC ®−îc viÕt b»ng mét trong c¸c ng«n ng÷ chÝnh thøc cña 

ISO/IEC〉  
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Sù thay thÕ c¸c tõ hoÆc c©u ®¬n trong tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc b»ng c¸c tõ hoÆc c©u 

®ång nghÜa cho phï hîp víi ng«n ng÷ th«ng dông trong quèc gia hoÆc khu vùc chÊp nhËn Tµi liÖu 

kh¸c cña ISO vµ IEC ®ã. 

VÝ dô:  Sö dông tõ "elavator" thay cho "lift" ë mét sè n−íc. 

3.13    

CÊu tróc (structure)  

〈cña tiªu chuÈn〉  

Thø tù c¸c ®iÒu, ®o¹n, b¶ng, h×nh, phô lôc. 

3.14    

Nguyªn t¾c thuËn nghÞch (vice versa principle) 

Nguyªn t¾c trong ®ã mäi néi dung tho¶ m·n trong Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC th× tho¶ m·n trong 

tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc vµ ng−îc l¹i, v× vËy tu©n thñ Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ 

IEC th× còng cã nghÜa lµ tu©n thñ tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc . 

4   Møc ®é t−¬ng ®−¬ng  

¸p dông møc ®é t−¬ng ®−¬ng ®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 4 cña TCVN 6709-1: 2007                                 

(ISO/IEC Guide 21-1: 2005). Lo¹i tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc chÊp nhËn kh«ng ¶nh h−ëng 

®Õn møc ®é t−¬ng ®−¬ng, mµ ®−îc x¸c ®Þnh râ trong néi dung vµ cÊu tróc. 

5   Ph−¬ng ph¸p chÊp nhËn 

5.1   ¸p dông ph−¬ng ph¸p chÊp nhËn ®−îc ®Þnh nghÜa trong 5.1 ®Õn 5.3 cña TCVN 6709-1: 2007 

(ISO/IEC Guide 21-1: 2005) vµ khuyÕn c¸o lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p chÊp nhËn kh¸c nhau nªu 

trong 5.4 cña TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC Guide 21-1: 2005). 

5.2    Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ IEC ph¶i ®−îc chÊp nhËn thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn 

khu vùc, tøc lµ thµnh tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc cïng lo¹i [®èi víi chÊp nhËn Tiªu chuÈn 

quèc tÕ ISO vµ IEC, xem TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC Guide 21-1: 2005)]. Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ 

IEC th−êng ®−îc chÊp nhËn thµnh tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc cïng lo¹i hoÆc lo¹i t−¬ng tù. 

Tuy nhiªn, còng cã thÓ chÊp nhËn c¸c Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC thµnh tµi liÖu lo¹i kh¸c (nh− Qui 

®Þnh kü thuËt cña ISO hoÆc IEC cã thÓ ®−îc chÊp nhËn thµnh Qui ®Þnh kü thuËt quèc gia, nh−ng còng 

cã thÓ ®−îc chÊp nhËn thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc hay thµnh tµi liÖu kh¸c). 

Trong c¸c tr−êng hîp nµy, viÖc thay ®æi lo¹i tµi liÖu ph¶i ®−îc chØ ra mét c¸ch râ rµng trong lêi nãi ®Çu 

hoÆc lêi giíi thiÖu cña tµi liÖu chÊp nhËn. ViÖc lùa chän lo¹i tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc ®−îc 

x¸c ®Þnh bëi c¸c quy t¾c vµ thñ tôc do c¬ quan tiªu chuÈn quèc gia hoÆc khu vùc chÊp nhËn tµi liÖu 

nµy qui ®Þnh vµ ¸p dông. 
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6   Ph−¬ng ph¸p chØ ra c¸c kh¸c biÖt kü thuËt vµ thay ®æi biªn tËp 

¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 6 cña TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC Guide 21-1: 

2005). 

7   Ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu c¸c tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc hoµn toµn t−¬ng 

®−¬ng víi Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC 

7.1   Kh¸i qu¸t 

Còng nh− ®èi víi tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn khu vùc, khi tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu 

vùc kh¸c hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC th× ph¶i lµm cho ng−êi sö dông tiªu 

chuÈn nhËn ra ngay ®iÒu nµy chø kh«ng ph¶i lµ sau khi xem xÐt néi dung cña tiªu chuÈn. 

7.2   Ghi sè hiÖu c¸c tµi liÖu chÊp nhËn kh«ng cã sù thay ®æi vÒ lo¹i tµi liÖu 

7.2.1   §èi víi chÊp nhËn hoµn toµn, ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu trong 7.2.2 cña  

TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC Guide 21-1: 2005). KhuyÕn c¸o ¸p dông ph−¬ng ph¸p: a) ghi sè hiÖu 

®¬n hoÆc b) ghi sè hiÖu kÐp, ph−¬ng ph¸p a) ®−îc −u tiªn lùa chän. Hai ph−¬ng ph¸p nµy, ghi sè hiÖu 

®¬n vµ ghi sè hiÖu kÐp, chØ ¸p dông cho viÖc chÊp nhËn hoµn toµn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC. §èi 

víi tr−êng hîp chÊp nhËn t−¬ng ®−¬ng cã söa ®æi, chØ cho phÐp cã mét sè hiÖu tiªu chuÈn quèc gia 

hoÆc tiªu chuÈn khu vùc, nghÜa lµ kh«ng ¸p dông ph−¬ng ph¸p hoÆc a) hoÆc b). 

7.2.2   Trong tr−êng hîp chÊp nhËn hoµn toµn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC thµnh tµi liÖu quèc gia 

hoÆc tµi liÖu khu vùc cïng lo¹i, còng cã thÓ, nh−ng kh«ng quy ®Þnh, ®−a thªm ®Þnh danh/sè hiÖu ®¨ng 

ký cña lo¹i tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc nµy. NÕu kh«ng cã ®Þnh danh/sè hiÖu ®¨ng ký th× lo¹i 

tµi liÖu quèc gia hoÆc khu vùc ph¶i ®−îc xem nh− lµ hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi lo¹i Tµi liÖu kh¸c cña 

ISO vµ IEC ®−îc chÊp nhËn. Tuú thuéc vµo ph−¬ng ph¸p ®· chän, ®Ó t¨ng thªm tÝnh râ rµng, n¨m 

ban hµnh cña Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC vµ/hoÆc cña tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc ph¶i 

®−îc bæ sung vµo sè hiÖu tiªu chuÈn nÕu cã thÓ [xem Phô lôc E cña TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC 

Guide 21-1: 2005)].  

VÝ dô 1:  Tr−êng hîp chÊp nhËn ISO/TS 10650 thµnh Qui ®Þnh kü thuËt cña quèc gia XYZ 1) n¨m 2003, sè hiÖu 

hay dïng kh«ng cã sè hiÖu ®¨ng ký cña lo¹i tµi liÖu quèc gia chÊp nhËn nµy ph¶i lµ: 

XYZ ISO/TS 10650: 2003 

VÝ dô 2:  Tr−êng hîp chÊp nhËn ISO/TS 10650 thµnh Qui ®Þnh kü thuËt cña quèc gia XYZ n¨m 2003, sè hiÖu hay 

dïng cã sè hiÖu cña lo¹i tµi liÖu quèc gia chÊp nhËn nµy ("XYZ/TS" chØ thay thÕ "XYZ" ) ph¶i lµ: 

                                                   

1) VÝ dô chØ mang tÝnh chÊt minh ho¹. 
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XYZ/TS ISO/TS 10650: 2003 

C¶ hai c¸ch ghi sè hiÖu nµy t−¬ng ®−¬ng vµ cho thÊy Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC ®· ®−îc chÊp 

nhËn thµnh Qui ®Þnh kü thuËt cña quèc gia XYZ. 

VÝ dô 3:  Ngoµi ra, cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu kÐp, trong tr−êng hîp nµy sè hiÖu cña tµi liÖu quèc 

gia hoÆc tµi liÖu khu vùc ph¶i lµ: 

XYZ/TS 10000: 2003 

ISO/TS 10650: 1999 

hoÆc viÕt 

XYZ/TS 10000:2003 ISO/TS 10650: 1999 

Khi sö dông ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu kÐp, phÇn liªn quan ®Õn tµi liÖu quèc gia trong sè hiÖu cña tµi 

liÖu ph¶i x¸c ®Þnh râ lo¹i tµi liÖu chÊp nhËn. 

7.2.3    Mét tr−êng hîp chÊp nhËn ®Æc biÖt kh«ng cã sù thay ®æi vÒ lo¹i tµi liÖu lµ chÊp nhËn Tµi liÖu 

kh¸c cña ISO vµ IEC thµnh tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc cïng lo¹i hoÆc lo¹i t−¬ng tù nh−ng 

cã ký hiÖu quy −íc kh¸c víi ký hiÖu quy −íc cña Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC. Trong mét sè tr−êng 

hîp, c¬ quan tiªu chuÈn ban hµnh tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn mµ 

tµi liÖu nµy t−¬ng tù hoÆc hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi lo¹i Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC vµ lµ kÕt qu¶ 

cña mét qu¸ tr×nh x©y dùng gièng víi qu¸ tr×nh x©y dùng Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC ®−îc ®Ò cËp 

trong tiªu chuÈn nµy. Do vËy, c¬ quan tiªu chuÈn quèc gia hoÆc khu vùc cã thÓ x¸c ®Þnh r»ng tµi liÖu 

quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc ®· ®−îc x©y dùng t¹i quèc gia hoÆc khu vùc ch−a vµ tµi liÖu nµy thÓ 

hiÖn cïng mét møc ®é ®ång thuËn nh− Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC t−¬ng øng. Trong tr−êng hîp 

nµy, cã thÓ ¸p dông mét trong hai ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu khuyÕn c¸o (xem 7.2.1) cho viÖc chÊp 

nhËn hoµn toµn. 

VÝ dô 1:   §Þnh danh quèc gia cho chÊp nhËn Qui ®Þnh kü thuËt ISO/TS 10650 thµnh Tiªu chuÈn thùc nghiÖm 

(Experimental Standard (PS)1) ) do c¬ quan tiªu chuÈn cña quèc gia XYZ theo ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu ®¬n ph¶i 

lµ: 

PS ISO/TS 10650: 2003 

VÝ dô 2:   Ngoµi ra, sè hiÖu quèc gia ¸p dông theo ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu kÐp ph¶i lµ: 

PS 10000: 2003 

ISO/TS 10650: 1999 

hoÆc viÕt 

PS 10000:2003 ISO/TS 10650: 1999 

                                                   

1) §©y lµ mét lo¹i tµi liÖu h− cÊu cã t¹i quèc gia XYZ vµ lµ lo¹i tµi liÖu gièng hoÆc t−¬ng tù víi Qui ®Þnh kü thuËt cña ISO. 
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CHó thÝch:  Trong hai vÝ dô nªu trªn, "PS" còng cã thÓ ®−îc thay thÕ b»ng "XYZ/PS". 

7.3.   Ghi sè hiÖu c¸c tµi liÖu chÊp nhËn cã sù thay ®æi vÒ lo¹i tµi liÖu  

Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC cã thÓ ®−îc chÊp nhËn thµnh tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu khu vùc kh¸c 

lo¹i. Mét lý do cho sù thay ®æi vÒ lo¹i tµi liÖu trong qu¸ tr×nh chÊp nhËn lµ lo¹i Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ 

IEC cô thÓ kh«ng cã t¹i quèc gia hoÆc khu vùc vµ c¸c c¬ quan quèc gia hoÆc khu vùc cã thÈm quyÒn 

quyÕt ®Þnh kh«ng ®−a ra lo¹i tµi liÖu nµy. Trong c¸c tr−êng hîp nh− vËy, chÊp nhËn Tµi liÖu kh¸c cña 

ISO vµ IEC ®ßi hái cã sù thay ®æi vÒ lo¹i tµi liÖu nh− lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh chÊp nhËn. 

VÝ dô lµ viÖc chÊp nhËn mét Qui ®Þnh kü thuËt cña ISO hoÆc IEC thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu 

chuÈn khu vùc, hoÆc chÊp nhËn mét H−íng dÉn quèc tÕ thµnh tiªu chuÈn quèc gia hoÆc tiªu chuÈn 

khu vùc. 

Trong c¸c tr−êng hîp nµy, nªn cÊp mét sè hiÖu quèc gia hoÆc khu vùc riªng cho tiªu chuÈn quèc gia 

hoÆc tiªu chuÈn khu vùc ®Ó ph©n biÖt lo¹i tµi liÖu vµ sö dông sè hiÖu nµy kÕt hîp sè hiÖu quèc tÕ theo 

ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu kÐp. Còng cã thÓ chØ sö dông sè hiÖu quèc gia hoÆc khu vùc riªng. 

vÝ dô 1:  Trong tr−êng hîp c¬ quan tiªu chuÈn cña quèc gia XYX, n¨m 2003, chÊp nhËn Qui ®Þnh kü thuËt 

ISO/TS 10650:1999 thµnh tiªu chuÈn quèc gia mµ kh«ng cã nh÷ng thay ®æi vÒ néi dung vµ cÊu tróc th× sè hiÖu 

®−îc khuyÕn c¸o sö dông cña tiªu chuÈn quèc gia, ¸p dông cho ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu kÐp, ph¶i lµ: 

XYZ 12345: 2003 

ISO/TS 10650: 1999 

hoÆc viÕt 

XYZ 12345: 2003  ISO/TS 10650: 1999 

vÝ dô 2:  §ång thêi, sè hiÖu quèc gia cã thÓ lµ: 

XYZ 12345: 2003 

Kh«ng phô thuéc vµo viÖc ¸p dông mét trong hai ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu, sè hiÖu quèc gia hoÆc phÇn thÓ 

hiÖn quèc gia cña sè hiÖu tiªu chuÈn (trong ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu kÐp) chØ râ lo¹i cña tµi liÖu quèc gia. 

8   Ph−¬ng ph¸p chØ ra møc ®é t−¬ng ®−¬ng 

¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p chØ ra møc ®é t−¬ng ®−¬ng trong §iÒu 8 cña TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC 

Guide 21-1: 2005) vµ ®−îc diÔn gi¶i trong c¸c vÝ dô d−íi ®©y. 

vÝ dô 1:    XYZ ISO/TS 10650: 2003, ThiÕt bÞ nha khoa − M¸y vÖ sinh r¨ng ch¹y ®iÖn (ISO/TS 10650: 1999, 

IDT). 

vÝ dô 2:    XYZ IEC/PAS 62206: 2003, Chu kú nhiÖt ®é vµ ®iÖn (IEC/PAS 62206: 2000, IDT). 
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vÝ dô 3:    XYZ/PAS ISO/PAS 12158: 2003, Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé − HÖ thèng phanh − Ph−¬ng ph¸p 

®o nhiÖt ®é (ISO/PAS 12158:2002, IDT). 

vÝ dô 4:    XYZ 18850: 2003, NghÞ ®Þnh th− quèc tÕ vÒ kiÓm so¸t chÊt kÝch thÝch (ISO/PAS 18873: 1999, IDT). 

vÝ dô 5:    XYZ/PAS 2500: 2002, X¬ b«ng − X¸c ®Þnh ®é bÒn ®øt t−¬ng ®èi cña c¸c chïm x¬ ph¼ng (ISO/PAS 

17984: 2001, MOD). 

vÝ dô 6:    XYZ 13250-2: 2001, M¸y t¹o tiÕng vang kh«ng dÉn ®iÖn lo¹i dÉn sãng − PhÇn 2: H−íng dÉn sö dông 

m¸y t¹o tiÕng vang kh«ng dÉn ®iÖn lo¹i dÉn sãng (IEC/PAS 61338-2:2000, MOD). 

vÝ dô 7:    XYZ 12301: 2003, VËt liÖu dÖt − Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn mÇu ®èi víi giÆt xµ phßng (ISO/PAS 

11856: 2003, NEQ). 

vÝ dô 8:    XYZ/PAS 13401: 2003, Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé − HÖ thèng phanh cña « t« kh¸ch − §o tÝnh 

n¨ng kü thuËt cña phanh (ISO/PAS 62338: 2002, NEQ). 

C¸c vÝ dô 1, 2 vµ 3 cho thÊy sù chÊp nhËn hoµn toµn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC thµnh tµi liÖu quèc 

gia cïng lo¹i. VÝ dô 4 thÓ hiÖn sù chÊp nhËn hoµn toµn ISO/PAS thµnh tiªu chuÈn quèc gia. VÝ dô 5 

vµ 6 tr×nh bµy c¸c tr−êng hîp chÊp nhËn t−¬ng ®−¬ng cã söa ®æi vµ cã thay ®æi vÒ lo¹i tµi liÖu. VÝ dô 7 

vµ 8 nªu c¸c tr−êng hîp kh«ng ph¶i lµ chÊp nhËn. Trong hai vÝ dô cuèi, cÇn ph¶i cÊp mét sè hiÖu 

quèc gia riªng (xem 7.2.1). 
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Phô lôc A 
(tham kh¶o) 

C¸c vÝ dô vÒ ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu vµ nhËn d¹ng møc ®é t−¬ng ®−¬ng  
cña Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC ®−îc chÊp nhËn 

 

A.1  Kh¸i qu¸t 

C¸c vÝ dô d−íi ®©y minh ho¹ viÖc lùa chän ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu c¸c tµi liÖu quèc gia hoÆc tµi liÖu 

khu vùc chÊp nhËn hoµn toµn Tµi liÖu kh¸c cña ISO vµ IEC. Ph−¬ng ph¸p ghi n¨m ban hµnh tµi liÖu 

hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng nªu trong Phô lôc E cña TCVN 6709-1: 2007 (ISO/IEC Guide 21-1: 2005). 

A.2  C¸c vÝ dô vÒ ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu c¸c tµi liÖu chÊp nhËn kh«ng cã sù thay ®æi 

vÒ lo¹i tµi liÖu 

A.2.1  VÝ dô 1 

ISO/TS 4949: 2003, Tªn thÐp dùa vµo c¸c ký hiÖu ch÷ c¸i, ®−îc chÊp nhËn hoµn toµn thµnh Qui ®Þnh 

kü thuËt n¨m 2003 bëi c¬ quan tiªu chuÈn cña quèc gia XYZ. Nªn lùa chän c¸c c¸ch ghi sè hiÖu sau: 

Lùa chän Sè hiÖu Gi¶i thÝch 

a) XYZ ISO/TS 4949: 2003 Ghi sè hiÖu ®¬n kh«ng cã ®Þnh danh/sè hiÖu ®¨ng 
ký vÒ lo¹i tµi liÖu quèc gia 

b) XYZ/TS ISO/TS 4949: 2003 Ghi sè hiÖu ®¬n cã ®Þnh danh/sè hiÖu ®¨ng ký vÒ 
lo¹i tµi liÖu quèc gia ("XYZ/TS") 

c) PS ISO/TS 4949: 2003 Ghi sè hiÖu ®¬n khi tµi liÖu quèc gia cã ký hiÖu qui 
−íc kh¸c nh−ng cïng lo¹i tµi liÖu hoÆc lo¹i t−¬ng 
tù ("PS" còng cã thÓ ®−îc thay b»ng "XYZ/PS") 

d) XYZ/TS 9500:2003 ISO/TS 4949: 2003 Ghi sè hiÖu kÐp 

ViÖc nhËn d¹ng møc ®é t−¬ng ®−¬ng cña c¸c vÝ dô nh− sau: 

a)   XYZ ISO/TS 4949: 2003, Tªn thÐp dùa vµo c¸c ký hiÖu ch÷ c¸i (ISO/TS 4949: 2003, IDT); 

b)   XYZ/TS ISO/TS 4949: 2003, Tªn thÐp dùa vµo c¸c ký hiÖu ch÷ c¸i (ISO/TS 4949: 2003, IDT); 

c)   PS ISO/TS 4949: 2003, Tªn thÐp dùa vµo c¸c ký hiÖu ch÷ c¸i (ISO/TS 4949: 2003, IDT); 

d)   XYZ/TS 9500 : 2003 ISO/TS 4949: 2003, Tªn thÐp dùa vµo c¸c ký hiÖu ch÷ c¸i (ISO/TS 4949: 2003, IDT). 

A.2.2  VÝ dô 2 

ISO/IEC Guide 59: 1994, Qui ph¹m thùc hµnh tèt ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, ®−îc chÊp nhËn hoµn 

toµn thµnh H−íng dÉn quèc gia n¨m 2001 bëi c¬ quan tiªu chuÈn cña quèc gia XYZ. Nªn lùa chän 

c¸c c¸ch ghi sè hiÖu sau: 
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Lùa chän Sè hiÖu Gi¶i thÝch 

a) XYZ ISO/IEC Guide 59: 2001 Ghi sè hiÖu ®¬n kh«ng cã ®Þnh danh/sè 
hiÖu ®¨ng ký vÒ lo¹i tµi liÖu quèc gia 

b) XYZ Guide ISO/IEC Guide 59: 2001 

 

Ghi sè hiÖu ®¬n cã ®Þnh danh/sè hiÖu ®¨ng 
ký vÒ lo¹i tµi liÖu quèc gia ("XYZ Guide") 

c) XYZ Guide 25:2001 ISO/IEC Guide 59: 1994 Ghi sè hiÖu kÐp 

ViÖc nhËn d¹ng møc ®é t−¬ng ®−¬ng cña c¸c vÝ dô nh− sau: 

a)   XYZ ISO/IEC Guide 59: 2001, Qui ph¹m thùc hµnh tèt ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, (ISO/IEC                   

Guide 59: 1994, IDT); 

b)   XYZ Guide ISO/IEC Guide 59: 2001, Qui ph¹m thùc hµnh tèt ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, (ISO/IEC 

Guide 59: 1994, IDT); 

c)   XYZ Guide 25: 2001  ISO/IEC Guide 59: 2001, Qui ph¹m thùc hµnh tèt ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, 

(ISO/IEC Guide 59: 1994, IDT). 

A.3  C¸c vÝ dô vÒ ph−¬ng ph¸p ghi sè hiÖu c¸c tµi liÖu chÊp nhËn cã sù thay ®æi vÒ lo¹i 

tµi liÖu 

A.3.1  VÝ dô 3 

ISO/IEC Guide 59: 1994, Qui ph¹m thùc hµnh tèt ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, ®−îc chÊp nhËn hoµn 

toµn thµnh tiªu chuÈn quèc gia n¨m 2001 bëi c¬ quan tiªu chuÈn cña quèc gia XYZ. Nªn lùa chän 

c¸c c¸ch ghi sè hiÖu sau: 

Lùa chän Sè hiÖu Gi¶i thÝch 

a) XYZ 2500: 2001 ISO/IEC Guide 59: 1994 Ghi sè hiÖu kÐp 

b) XYZ 2500: 2001 CÊp mét sè hiÖu quèc gia riªng 

ViÖc nhËn d¹ng møc ®é t−¬ng ®−¬ng cña c¸c vÝ dô nh− sau: 

a)   XYZ 2500: 2001 ISO/IEC Guide 59: 1994, Qui ph¹m thùc hµnh tèt ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, 

(ISO/IEC Guide 59: 1994, IDT); 

b)   XYZ 2500: 2001, Qui ph¹m thùc hµnh tèt ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, (ISO/IEC Guide 59:1994, IDT). 

A.3.2  VÝ dô 4 

IEC/PAS 62261: 2001, M¸y thu h×nh − CÊu tróc tõ ®iÓn siªu d÷ liÖu, ®−îc chÊp nhËn hoµn toµn thµnh 

tiªu chuÈn quèc gia n¨m 2003 bëi c¬ quan tiªu chuÈn cña quèc gia XYZ. Nªn lùa chän c¸c c¸ch ghi 

sè hiÖu sau: 
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Lùa chän Sè hiÖu Gi¶i thÝch 

a) XYZ 6780: 2003 IEC/PAS 62261: 2001 Ghi sè hiÖu kÐp 

b) XYZ 6780: 2003 CÊp mét sè hiÖu quèc gia riªng 

ViÖc nhËn d¹ng møc ®é t−¬ng ®−¬ng cña c¸c vÝ dô nh− sau: 

a)  XYZ 6780: 2003 IEC/PAS 62261:2001, M¸y thu h×nh − CÊu tróc tõ ®iÓn siªu d÷ liÖu (IEC/PAS 

62261: 2001, IDT); 

b)  XYZ 6780: 2003, M¸y thu h×nh − CÊu tróc tõ ®iÓn siªu d÷ liÖu (IEC/PAS 62261: 2001, IDT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


